海外渡航奨学金推薦書
Overseas Travel Scholarship Recommendation Form

すべての欄にもれなく入力もしくは記入してください。
Please fill in or complete all fields.


	記入日(Prepared on)
(yyyy/mm/dd)
	

	ふりがな
学生氏名
(Full Name)
	

	学生番号
(Student ID number)
	
	生年月日
(Date of bitth)
(yyyy/mm/dd)
	

	学部/学府
(Faculty)
	
	学科/専攻
(Department)
	

	学年
(school year)
	


	国籍
(Nationality)
	
	世帯人数
(Number of Household Members)
	

	通学形態
(Type of commuting)
	自宅通学　・　自宅外通学（一人暮らし）
Commuting from home /Commuting outside home (living alone)

	給付を受けているその他の奨学金
(Other Scholarships Receiving Benefits)
	



	1． 志望した理由と、このプログラムで達成したい具体的な目標
Why you applied and what specific goals you want to achieve in this program?

	





	2． 学業・成績に関して、特筆すべきこと
(Notable things about academic performance, achievement)

	●以下の項目を記入してください。（⑤、⑥、⑦は、該当者のみ記入のこと）
　Please fill in the following items. (Fill in ⑤,⑥, and ⑦ only if applicable)
　※各項目について、学業・成績に関わる最近の取組や成果等を、具体的な数値や評価などを使って
　　記入してください。For the above selection items, please write (appeal) your recent efforts and
achievements related to your studies and grades
　※参加するプログラムに関連する内容を記載してください。
　　Please describe (appeal) the content related to the program you are participating in.
　※今後の予定（TOEICを受ける予定など）や目標のみとならないように、注意して記入してください。Please be careful not to write only about your future plans (e.g., plans to take TOEIC) or goals.

	1 語学力/ Language skill


	2 得意分野の学業成績/ Academic performance in areas of expertise


	3 学習態度 / Attitude toward learning


	4 GPA / Grade Point Average


	5 留学経験（短期を含む）/ Study abroad experience (including short-term)　※該当者のみ


	6 研究歴 / Research history　※該当者のみ


	7 学会・論文等の受賞・発表歴 / Awards and presentations at conferences, papers, etc. ※該当者のみ




※提出された個人情報は、本制度実施のために利用されます。
また、行政機関及び公益法人等から奨学金の重複受給の防止等のために照会があった場合は、必要に応じて提供されます。
その他、この利用目的の適正な範囲において、学校・在外公館・行政機関・公益法人及び業務委託先に必要に応じて提供され、その他の目的には利用されません。
Personal information submitted will be used for the implementation of this program.
In addition, the information will be provided as necessary if there is an inquiry from a government agency or public interest corporation to prevent duplicate scholarship payments, etc.
Other information will be provided as necessary to schools, diplomatic missions abroad, government agencies, public corporations, and subcontractors within the appropriate scope of these purposes of use, and will not be used for any other purposes.
